
附件 

 

中国电子学会-智芯科研专项（2024） 

资助项目信息 

项目类别  主题方向  项目负责人  职称  负责人所在单位  

关键技术类
（60 万元）  

AI 模型关键组件识别及隐私安全 

推理技术研究和原型系统研制 
刘卓涛 副教授 清华大学 

基于云边端协同的分布式能源调控 

技术研究 
任  炬 长聘副教授 清华大学 

片上宽带高光谱成像技术研究 赵宇坤 副研究员 
中国科学院 

苏州纳米技术与纳米仿生研究所 

应用技术类  

（30 万元）  

浪涌电流下碳化硅芯片瞬态温升 

无损检测及加固技术研究 
郭春生 副教授 北京工业大学 

面向无源物联网电参量监测的 

模拟前端芯片研制 
陈铭易 副教授 上海交通大学 

适用于隔离芯片的跨隔离模拟信号 

传输关键技术研究 
潘东方 副研究员 中国科学技术大学 

用于 pipe-SAR 的低噪声残差放大器
的技术研究 

沈  易 研究员 西安电子科技大学 

基于单目视觉的电网隐患虚警消除 

关键技术研究 
操晓春 教授 中山大学 



项目类别  主题方向  项目负责人  职称  负责人所在单位  

应用技术类  

（30 万元）  

工业芯片先进高密度封装互连材料 

可靠性测试方法研究及测试系统开发 
刘红侠 教授 西安电子科技大学 

基于低轨卫星物联网的智能电网终端
通信接口关键技术研究 

王  珂 副教授 北京邮电大学 

局部放电超高频声光感知检测 

关键技术研究 
姚丹阳 副教授 西安电子科技大学 

面向工业物联网的 5G-Advanced 

低延迟高可靠分布式通信技术研究 
李文璟 教授 北京邮电大学 

 


